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前言

　　随着科学技术的发展和电子技术的进步，电子产品已渗透到各个领域，从家用电器、办公自动化
设备、教学仪器到高科技产品，处处可见电子产品的应用。
因而电子产品的品质和制作工艺已成为人们极其关心的问题，电子产品的制作人员也成为市场急需的
专业人才。
《电子产品制作工艺与实训》教材贯彻了高职高专培养目标，强调了理论与实践的结合，把握了教材
与实际的结合，突出了操作与管理的结合。
本教材采纳了当前电子行业先进的电子产品制作工艺与管理手段等技术，并结合电子制造业、电路设
计与制板、现代电子设备的管理与维修等就业岗位群的实际需要以及学生的专业基本素养要求，同时
考虑电子类职业技能鉴定和各种层次的电子竞赛等方面的要求来编写。
教材内容包括了电子产品制作的完整的工艺过程和配套的实训项目。
本教材内容丰富、贴近现实、简洁适用，可大大缩短人才培养与电子企业需求的距离。
?　　教材特点：《电子产品制作工艺与实训》是《电子产品生产工艺与管理》升级版教材，本教材具
有以下特点：?　　1. 本教材顺应高职高专教学改革的需要，以“项目导向、任务驱动、教-学-做三位
一体”的教学理念来构建教材格式。
以电子整机产品制作工艺作为“项目导向”，以电子产品的设计、装配、调试、测试、维护、管理主
要岗位工作任务为驱动，分解教学任务，确定教学单元，进行化整为零、由浅入深的教材结构的设计
。
?　　2. 本教材由专业教师和电子行业、企业技术人员及专家共同合作完成。
有关电子行业的技术人员及专家提供了教材中一些相关资料，并提出了指导性意见；专业教师执笔完
成教材的编写。
教材内容充分体现了目前电子行业的新技术、新工艺、新的管理知识和理念，教材的内容来源于实践
又高于实践。
?　　3. 本教材强调实践技能的培养。
教材精选了20个相关的电子实训项目供学生和其他读者进行实练操作。
实训的内容结合了电子产品制作的实际工作过程、电子大赛的要求和案例以及职业技能考核的相关知
识，选择的一些典型、适用的单元电路或整机电路。
从基本的基础训练到综合性的课题实训，循序渐进的安排，能及时、有效地将理论知识转化为实际操
作技能，强化学生动手能力的培养。
?　　4. 本教材注重多门课程知识的综合。
相关课程（如电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、电子测量、protel等）的知识在该课程上得以
有机综合并转化为实际应用，有助于提高学生的专业综合素质。
?　　5. 本教材配备了相应的电子课件，可供教师在教学中使用，也可供学生复习或自学。
?　　教学安排建议：由于《电子产品制作工艺与实训》是一本实践性很强的技能性教材，在教学安排
上作如下建议：　　1. 课时分配。
理论课时实践课时=1　2?　　2. 实训项目的选用。
20个电子实训项目中，基础训练必选，课题实训项目各院校可根据本校的实际情况自行选择。
?　　3. 教学方式。
理论教学采用电子课件与板书结合的方式进行；实践教学采用课堂实训、集中实训、第二课堂的形式
进行。
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内容概要

《电子产品制作工艺与实训》教材以培养电子行业的高级技能型人才为宗旨，注重理论与实际相结合
，生产技能和管理方法相结合，讲授了电子产品制作工艺和生产管理等方面的知识，并配备有20个实
训项目，使读者能够更好地掌握该教材的知识并及时转化为实际技能。
    本教材的主要内容包括：常用电子元器件及其检测、电子产品装配中的常用工具、专用设备和基本
材料、装配前的准备工艺、手工焊接技术、焊接工艺、印制电路板的设计与制作、电子产品的整机设
计和装配工艺、调试工艺、整机检验、防护及产品包装、电子产品生产管理、电子实训等。
每章前有内容提要，每章后有小结、习题，书末还有每章习题的参考答案。
    本教材是国家级“十一五”规划教材。
教材配备有配套的电子课件，可供教师在教学中使用，也可供学生复习或自学。
    本教材可以作为高职高专院校电子信息类专业的技能性教材，也可用作电子大赛的基础培训教材，
或供电子行业的工程技术人员参考。
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